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内容概要

本书是《信息产业部电子行业特有工种职业技能鉴定指导丛书》
的一种．
    本书首先介绍《半导体芯片制造工国家职业标准》，全书内容在技
术难度上严格限定在此“标准，：的范围之内，同时在具体的技术内容
力求反映半导体芯片制造技术、当前发展的实际状况，按照中级、高
级、技师和高级技师四个等级知识要求和技能要求编写了知识解答、
专业知识练习以及职业技能鉴定用的模拟试题，书中还详尽地提供了
芯片制造中各类化学制品安全使用的基本知识，供考生系统复习和检
验自己的技能水平之用．
    本书可供的相关的职业技能鉴定机构组织升级考核复习和申请参加
技能鉴定人员自学之用．对于各类职业技术学校师生，相关专业技术
人员也有一定的参考价值。
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